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Diisiik Yogunluklu Polietilen (LDPE) Recine

LDP

E 352E

Seffaf ambalaj uygulamalari icin tasarlanmis;

kaydirci (slip) ve b
katkill, ust

oklasma onleyici (antiblock)

un islenebilir regine.



Ustiin Optik Ozellikler ve Islenebilirligin Ideal Dengesi

Akiskanlik (MFR) Yogunluk

7.0 ||0.925...

(190°C/2.16 kg | IS0 1133) ASTM D792)

Optik Performans Darbe Direnci

%8.0| 60 1110
Bulaniklik (Haze) Parlaklik (Gloss) g Dart Drop

(ASTM D1003 / D2457) (ASTM D17094A)

[ Miikemmel ¢ekilme (draw down) yetenegi ve listiin islenebilirlik saglar. |
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Hangi Uygulamalar Igin Gelistirildi?

Hafif urun, gida ve tekstil odakli yuksek seffaflik gerektiren filmler icin idealdir.

Hafif manav/market
torbalari

r b |
N

Yumusak esya ambalajlari Hijyen filmleri

lyi optik 6zellik gerektiren
genel amagli torbalar




LDPE 352E Ne Zaman Secilmelidir?

Ustiin Optik Performans istendiginde

%8.0 gibi cok dusuk bir bulaniklik degeriyle vitrin kalitesinde,
goz alici ambalajlar tdretmek icin idealdir.

Hazir Katkili Cozum Arandiginda

Kendinden erucamide slip (kaydirici) ve antiblock (bloklagsma
onleyici) katkilari icerdigi icin tretimde ek formilasyon
gerektirmez, maliyet ve zaman tasarrufu saglar.

Guvenli Gida Temasi Gerektiginde

lyi Uretim Uygulamalari (GMP) standartlarinda islendiginde
FDA 177.1520 ve Avrupa gida temas regulasyonlarina tam
uyumludur.
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Hangi Durumlarda Alternatiflere Yonelmelisiniz?

Agir Hizmet (Heavy-Duty) Ambalaji Uretilecekse

Bu Urun hafif yuk torbalari icin optimize edilmistir. Darbe
direnci (Dart Drop: 110¢) cuval veya agir sanayi filmleri igin
yeterli yapisal butinligu saglamayabilir.

Yiiksek Yapisal Rijitlik (Sertlik) Bekleniyorsa

Dogasi geregi esnek bir Diisiik Yogunluklu Polietilen (LDPE)
oldugu ve %450 oraninda esneme (MD Elongation) yapisina
sahip oldugu icin, sert ve rijit plastik ihtiyacini karsilamaz.

175°C Uzeri Proses Sicakliklar Gerekiyorsa

Recinenin fiziksel formunu korumasi icin ekstrizyonda
onerilen erime sicakligi tavani 175 °C ile sinirlandinimistir.
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Ekstruzyon Proses Parametreleri ve Notlar

Geleneksel sisirme film (blown film) teknikleriyle sorunsuz islenebilirlik.

Erime Sicaklig: Aralig:: Onerilen Film Sisirme Orant Kopma Mukavemeti:
160°C —175°C (BUR): 1:2.5 MD: 22.0 MPa | TD: 20.0 MPa

1---_------_-_-----_--_--------------------_‘

: Gida Temasi Uyumlulugu: Uriin standart regiilasyonlara (FDA/EU) uysa da, nihai ambalaj tasariminin ve |k
Isleme kosullarinin yerel yonetmeliklere uygunlugunu dogrulamak ureticinin sorumlulugundadir. |



LDPE 352E: Seffaflik ve

H W =N

Islenebilirligin Hazir Formiilii

Ekstra katki gerektirmeyen formulu, ustun ¢ekilme (draw down)
yetenegi ve vitrin kalitesinde optik ozellikleriyle; tekstil, gida ve hafif
ambalaj uretiminde hiz ve kaliteyi tek recinede birlestirir.

(IMFR: 207) ([ Yiiksek Seffafiik 1) ([ Slip & Antiblock Katkili ] ) ([ Giivenli Gida Temasi ] )
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